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Leiterkartenhalter PC-board holder

for 3 HE Europakarten; incl. Befestigungsma-
terial.

Material: Polyamid GV, UL 94 V-0

Art. Nr. VS 1

Leiterkartenhalter

fur Leiterkarten in jeder Gréfe incl. Befesti-
gungsmaterial.
1 Satz = 2 Stick

Material: Polyamid GV, UL 94 V-0
Art. Nr. VS 2

Material: Zink-Druckguf3

Mit Gewinde M 2,5 fiir Front- und Leiterplat-
tenbefestigung.

Art. Nr. VS 3

Material: Zink-Druckguf3

Mit Gewinde M 2,5 fiir Frontplattenbefe-
stigung und Durchgangsloch fiir Leiterplat-
fenbestﬁgung

Art. Nr. VS 4

Material: Zink-Druckguf3

Mit Gewinde M 2,5 fiir Leiterplattenbefe-
stigung und Durchgangsloch fir Frontplat-
fenbegsﬁgung (mittels Aluminiumgriff)

Art.Nr. VS 5

Leiterkartenhalter

fir die beidseitige Montage von Leiterkarten
im Raster von 1 TE. Teilfrontplatte benstigt
Sonderlochung.

Material: Zink-Druckguf3

Mit Gewinde M 2,5 fiir Front- und Leiterplat-
tenbefestigung.

Art. Nr. VS 6

Material: Zink-Druckguf3

Mit Gewinde M 2,5 fiir Frontplattenbefe-
sﬁgtm und Durchgangsloch fiir Leiterplat-
tenbetestigung

Art. Nr. VS 7

Teilfrontplatten
Einschubkassetten
Baugruppentrdger

Frontplatten nach Kundenwunsch

Part Front Panels

Insert Modules

Subracks

Front Panels to Customer's Request

for 3 U eurocards incl. mounting material

Material: Polyamid GV, UL 94 V-0
Art. No. VS 1

PC-board holder

for PCB's in any size incl. mounting material.

1 set = 2 pieces

Material: Polyamid GV, UL 94 V-0
Art. No. VS 2

Material: Zinc die-casting

With M 2.5 threading for front panel and
circuit board mounting

Art. No. VS 3

Material: Zinc die-casting

With M 2.5 threading for front panel moun-
ting and through-hole for circuit board
mounting

Art. No. VS 4

Material: Zinc die-casting

With M 2.5 thread for PC-board mounting
and through-hole for front panel mounting
(using an aluminium handle)

Art. No. VS 5

PC-board holder

for the dual-sided assembly of circuit boards
in grid of 1 HP. Part front panel requires
special drilling.

Material: Zinc die-casting

With M 2.5 threading for front panel and
circuit board mounting

Art. No. VS 6

Material: Zinc die-casting

With M 2.5 threading for front panel moun-
ting and through-hole for circuit board
mounting

Art. No. VS 7

Faces avant

Cassettes enfichables
Racks modulaires
Faces avant a la demande du client
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Support de cartes de circuits im-
primés

pour cartes euro 3 UH, matériel de fixation
compris

Matiére: Polyamide, renforcé par fibres de
verre, UL 94 V-0

Art.n° VS 1

Support de cartes de circuits im-
primés

Four cartes de tous formats, matériel de
1

xation compris.
1 jeu = 2 raccords

Matiere: Polyamide, renforcé par fibres de
verre, UL 94 V-0
Art. n° VS 2

Matiére: zinc moulé sous pression

Avec taraudage M 2,5 pour montage sur
face avant et carte imprimée

Art.n° VS 3

Matiére: zinc moulé sous pression

Avec taraudage M 2,5 pour montage sur
face avant et trou déboucﬁqnl pour montage
sur carte imprimée.

Art. n° VS 4

Matiére: zinc moulé sous pression

Avec taraudage M 2,5 pour montage sur
carfe imprimée et trou débouchant pour
montage sur face avant (par poignée alu-
minium)

Art. n° VS 5

Support de cartes de circuits im-
primés

pour le montage bilatéral de cartes imprimées
dans la trame de 1 UL. La section de la
plaque avant nécessite une perforation
spéciale.

Matiére: zinc moulé sous pression

Avec taraudage M 2,5 pour montage sur
face avant et carte imprimée

Art. n° VS 6

Matiére: zinc moulé sous pression
Avec taraudage M 2,5 |E)our montage sur

face avant et frou débouchant pour montage
sur carte imprimée.
Art.n°VS7
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